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摘要(译)

本发明提供一种有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）面板封装结构，
包括基板，形成于基板上的像素区，形成于基板上且位于像素区外的多
个无机封装材料环，多个形成在基板上并位于像素区域外部的有机粘合
材料环，以及覆盖无机包装材料和有机粘合材料的后盖。多个无机包装
材料环包括至少一个环，该环沿周向和气密地围绕像素区。多个有机粘
合材料环包括至少一个环，该环沿周向和气密地围绕像素区。无机包装
材料和有机粘合材料布置成彼此分离。AMOLED面板封装结构具有优异
的封装密封性和可粘合性的优点，并有助于实现AMOLED面板的尺寸增
大。
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